
시간 세션 발표자

13:30-14:00 개장 및 접수 Opening

14:02–14:20 Keynote: 기조 발표
Summit Introduction & TS3D Update

Tech Soft 3D President Tyler Barnes
사장타일러 반스

14:20–15:05
Tech Soft 3D 전략적 전개 방향과 3D 트랜드
Technology Direction ‘Where we are headed’
& 3D Engineering graphics trends

Tech Soft 3D VP Eric Vinchon
기술총괄 부사장 에릭 빈숀

15:05–15:20
데모 : HOOPS Communicator와 웹 CAE
CEW (Ceetron Envision Web) + HC Demo

Tech Soft 3D Senior CE Toshiaki Kawabata
시니어 컨설턴트 토시아키 가와바타

15:20–15:30 휴식 Break Coffee Break

15:30–15:50 고객사 사례 발표
Partner Presentation

㈜이지로보틱스 박상호 과장
eZRobotics Co., Ltd. Manager Sangho Park

15:50–16:15 HOOPS 2023 제품 신기능 소개
HOOPS Product Update

Tech Soft 3D Director Eric Vinchon
기술총괄 부사장 에릭 빈숀

16:15–16:35 Ceetron 제품 소개
Ceetron Update

Tech Soft 3D Director David Grieve
영업총괄 이사 데이비드 그리브

16:35-16:45 협력사 사례 발표
Partner Presentation

AMC Bridge Boris Shoov
영업총괄 부사장 보리스 슈브

16:45-16:55 질의 응답 ( Q & A ) Tech Soft 3D Andrew Choi

16:55-17:00 폐회 인사 Wrap-Up Tech Soft 3D President Tyler Barnes

17:00-19:00 친교 행사 After Dark Party 가든 비스트로 2F (Garden Bistro)

행사 후반 친교 시간에는 저녁 식사와 음료가 준비되어 있습니다. HOOPS 관련 기술문의 및 자유로운 유저

교류 시간입니다. 함께 하시어 기술협력의 폭을 넓히는 기회로 활용하시면 감사하겠습니다.

Tech Soft 3D Summit 2023 서울 행사순서
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